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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных 

программ. 

 

Компетенции 

Подкомпетенции, 

формируемые в 

дисциплине 

Индикаторы достижения 

компетенций 

ОПК-6 Способен 

обосновывать принятие 

технического решения 

при разработке 

инновационного 

проекта, выбирать 

технические средства и 

технологии, в том числе 

с учетом экологических 

последствий их 

применения. 

 

ОПК-6.ТПЭС 

Способен выбирать 

технологии создания 

электронных средств 

 

Знает  принципы построения 

технического задания на разработку 

технологических процессов; 

Умеет использовать нормативные и 

справочные данные при разработке 

технологической документации; 

Имеет опыт оформления 

технологической документации в 

соответствии со стандартами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ       

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

Входные требования к дисциплине:  

Знание актуальных российских и зарубежных источников информации, основных 

видов физических и математических моделей наукоемких изделий микро- и 

наноэлектроники. 

Умение  критически анализировать и синтезировать информацию об наукоемких 

изделиях, строить физические и математические модели изделий микро- и 

наноэлектроники, проводить оценочные расчеты характеристик электронных 

компонентов. 

            Владеет навыками практического применения физических и математических 

моделей наукоемких изделий, навыками поиска, сбора и обработки, критического 

системного анализа и синтеза информации при управлении высокотехнологичным 

производством. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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3 6 5 180 32 32 - 80 Экзамен 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ и наименование 

модуля 

Контактная работа 
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1. Технологические 

процессы 

производства 

12 - 16 40 

Интерактивный опрос по заданиям 

для самостоятельного выполнения 

индивидуальных практических 

работ  

Допуск к лабораторным работам и 

защита работ.№1, №2, 4 

2. Сборка, монтаж, 

контроль ЭС 
20 - 16 40 

Интерактивный опрос по заданиям 

для самостоятельного выполнения 

индивидуальных практических 

работ 

Допуск к лабораторным работам и 

защита работ.№3, №5, №6, №7 

Рубежный контроль (тестирование) 

Сдача и защита ИЗ 
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4.1. Лекционные занятия 

 
№

 м
о
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у
л

я
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и
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и
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№
 л

ек
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я
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й
 

(ч
а
сы

) 

Краткое содержание 

1 1 2 Общие вопросы технологии  ПЭС: термины, перспективы развития  ЭС,  

проблемы технологий  ПЭС и пути их решения. Конструкторская и 

технологическая документации (КД и ТД), ЕСКД и ЕСТД. 

2 2 Проектирование и моделирование ТП, компьютерное моделирование 

(особенности проектирования при использовании САПР ТП; примеры 

моделирования ТП и их структурных единиц с использованием 

дисперсионного, регрессионного и других видов анализов). 

3 2 Автоматизация ТП, в том числе гибких, понятие о компьютерно - 

интегрированных производствах (КИП): жѐсткая и гибкая 

автоматизация, уровень автоматизации ТП, критерии их оценки; гибкие 

производственные системы (ГПС), их структура и назначение; 

специфика организации и структура КИП (аппаратные и программные). 

 

4 2 Коммутационные устройства: печатные платы (ПП) и их 

конструкторско-технологические разновидности.  

5 2 Технологии реализации односторонних и двухсторонних ПП (ОПП и 

ДПП) (технологии металлизации, получения рисунков коммутации и др.). 

6 2 Изготовление кросс-плат, шлейфов, плоских кабелей, жгутов, а также 

проводных и тканных плат; многослойные коммутационные платы (МКП). 

2 7 2 Технология высокоточной сборки и высокоплотного монтажа 

электронных устройств (ЭУ): современные корпусы и конструкции 

компонентной базы  (разновидности, характеристики, материалы); 

особенности технологий в ТПМ.  

8 2 Технология высокоточной сборки ЭС: материалы припоев, входной 

контроль по основным показателям; сборочные операции при 

индивидуальной и автоматизированной их реализации (низкий, 

средний и высокий уровни автоматизации сборки);  точность 

выполнения сборочных операций.   

9 2 Исследование методов микроконтактирования при монтаже ЭС: 

контактолы, материалы и применимость метода; (накрутка и др.). 

10 2 Узловой высокоплотный монтаж ЭС: способы пайки, технологическое 

оборудование, оснастка, технологические среды; 

11 2 Автоматизация процессов монтажа (последовательный, 

последовательно-групповой и симультанный монтаж) узлов ЭС, их 

сравнительные характеристики, оборудование и технологические среды. 

12 2 Технология регулировки и наладки ЭУ: особенности выполнения 

технологических операций для выполнения регулировки и наладки ЭУ 

(разновидности алгоритмов реализации ТП); выбор измерительных средств.  
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13 2 Доведение контролируемых параметров до требуемых значений, 

устранение несоответствий;  регулировка микропроцессорных 

устройств; способы тестирования;  испытания ЭУ в процессе 

регулировки и наладки. 

14 2 Технология герметизации ЭС: конструкции и методы их герметизации; 

выбор материалов для корпусной герметизации и бескорпусной защиты 

конструктивов ЭС. 

15 2 Качество и надѐжность ЭС; оценка технологичности модулей: группы 

показателей качества;  понятия об отказах и дефектах при изготовлении 

ЭС и их конструктивов;  роль тестирования и испытаний в обеспечении 

технологической надѐжности ЭС; ускоренные испытания.   

16 2 Возможности автоматизации технологического оборудования для 

процесса герметизации; контроль герметичности; надѐжность  ЭС на 

этапе герметизации. Использование экспресс - методик при оценке 

качества конструктивов  ЭС на разных этапах их изготовления.  

 

4.2. Практические занятия  

Не предусмотрены 

 

4.3. Лабораторные занятия 
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Краткое содержание 

1 1 4 Технология изготовления пассивной части микросборок 

Цель работы:1) изучить основные методы и особенности получения 

тонких пленок в вакууме; 2) ознакомиться с технологическим 

процессом изготовления тонкопленочной части микросборок методом 

термического испарения в вакууме; технологическим и контрольным 

оборудованием; 3) приобрести практические навыки работы с 

технологическим и контрольным оборудованием; 4) оценить качество 

получаемых пленок. 

2 4 Изучение технологии изготовления печатных плат с высокой 

плотностью  коммутации. Цель - ознакомление с конструкторско-

технологическими разновидностями печатных плат, технологическими 

процессами их изготовления и со спецификой их автоматизированного 

производства; приобретение практических навыков изготовления 

печатных плат по субтрактивной технологии в лабораторных условиях. 

4 4 Изучение технологического процесса регулировки функционального узла 

Цель- 1) изучить методы и средства реализации технологического 

процесса регулировки (наладки) функционального узла (ФУ); 2) 
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изучить технологические операции контроля, тестирования, 

идентификации и др.; 3) приобрести практические навыки работы по 

регулировке конкретного цифрового ФУ 

 

8 4 Проектирование производственныхподразделений. Цель - 

ознакомление с основными положениями руководящих материалов, 

используемых при подготовке производства на этапе проектирования 

производственных помещений и приобретение навыков в выполнении 

планировок производственных подразделений. 

2 3 4 Сборка и монтаж функционального узла на печатной плате. Цель - 

ознакомление с технологическими процессами сборки  монтажа 

функциональных узлов на печатных платах, а также со спецификой 

автоматизированных сборки и монтажа; приобретение практических 

навыков в технике реализации сборочно-монтажных операций и оценки 

их качества. 

5 4 Аналитическая оценка преимуществ электронных устройств, 

выполненных сприменением техники поверхностного монтажа. 

Цель -1) изучение и анализ конструкторско-технологичсских 

особенностей разработки функциональных устройств - ячеек ЭВС с 

различной степенью смешанности компонентов и их сравнительная 

оценка по конструкторско-технологическим критериям; 2) изучение 

особенностей технологии изготовления высокоплотно скомпонованных 

ячеек ЭВС с применением техники поверхностного монтажа. 

 

6 4 Сборка и монтаж функциональной ячейки на многослойной 

керамической плате. Цель -1)ознакомиться с реальным изделием, 

изготовленным с применением техники поверхностного монтажа 

(ТПМ); 2) изучить основные технологические операции изготовления 

многослойных керамических коммутационных плат (КП), а также 

элементную базу и материалы, используемые для создания 

функциональной ячейки с применением данной КП; 3) изучить 

специфику сборки и высокоплотного монтажа при изготовлении 

функциональной ячейки на многослойной керамической КП. 

 

7 4 Сборка и монтаж функциональной ячейки на многослойной 

полиимидной плате. Цель -Ознакомиться с реальным изделием, 

изготовленным по технологии поверхностного монтажа и изучить 

основные технологические операции его изготовления, включая 

особенности реализации техники поверхностного монтажа; изучить 

технологические операции процесса изготовления многослойной 

полиимидной коммутационной платы, предназначенной для сборки на 

ней поверхностно-монтируемых компонентов, как базового 

конструктива рассматриваемого изделия. 
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4.4. Самостоятельная работа студентов 

№
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(ч
а
сы

) 

Вид СРС 

1 10 Подготовка к лабораторным занятиям, лекциям 

12 Подготовка к защитам лабораторных работ 

18 Выполнение индивидуального задания 

2 10 Подготовка к выполнению лабораторных работ 

12 Подготовка к Рубежному контролю (тестирование) 

18 Выполнение и защита Индивидуального задания 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрена 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе 

УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/): 

Модуль 1 «Технологические процессы производства» 

 Методические указания студентам по выполнению ЛР приведены в сборнике 

лабораторных работ, конспекты лекций, учебно-методические рекомендации и 

требования к выполнению индивидуального задания представлены в МУС.   

Модуль 2 «Сборка, монтаж, контроль ЭС» 

 Методические указания студентам по выполнению ЛР приведены в сборнике 

лабораторных работ, конспекты лекций, учебно-методические рекомендации и 

требования к выполнению индивидуального задания, критерии оценивания 

представлены в МУС.   

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Литература 

1.  Конструкции и технологии изготовления компонентов и узлов электронных средств: 

Учеб. пособие / Б.М. Симонов, О.М. Бритков, А.С. Тимошенков; Министерство 

образования и науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ", 

Институт нано- и микросистемной техники; Под ред. С.П. Тимошенкова. - М. : 

МИЭТ, 2018. - 232 с. 

2.  Технология сборки и монтажа : учебное пособие для вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. 

Красильников, Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

241 с. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/412821 (дата обращения: 27.09.2025). 

http://orioks.miet.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/412821
https://biblio-online.ru/bcode/412821
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3.  Проектирование МЭМС-устройств: Учеб. пособие / А.С. Шалимов, Е.С. Кочурина; 

Министерство образования и науки РФ, Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ"; Под ред. С.П. Тимошенкова . - М. : МИЭТ, 2018. - 108 с. 

Дополнительная литература 

1. Надежность технических систем и техногенный риск: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / С.П. Тимошенков, Б.М. Симонов, В.Н. Горошко. - М. : 

Юрайт, 2017. - 502 с.  

2. Компоненты электронной аппаратуры/ Б.М. Симонов, О.М. Бритков, А.С. Тимошенков; 

Министерство образования и науки РФ, Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ"; Под ред. С.П. Тимошенкова. - М. : МИЭТ, 2017. - 280 с 

Периодические издания 

1. Известия вузов. Электроника: Научно-технический журнал / М-во образования и 

науки РФ; МИЭТ; Гл. ред. Ю.А. Чаплыгин. - М. : МИЭТ, 1996 . 

2. Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника : научно-технический журнал / 

научно-исследовательский институт молекулярной электроники. - М. : НИИМЭ, 2014. 

3. Наноиндустрия: Научно-технический журнал / РИЦ Техносфера. - М. : Техносфера, 

2007 -. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25919 (дата обращения: 27.09.2025). 

4. Электронные информационные системы : Научный журнал / Научно-технический 

центр ЭЛИНС. - М. : НТЦ ЭЛИНС, 2014 -. - URL: http://www.elins-journal.ru/ (дата 

обращения: 27.09.2025). 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1.    SCOPUS: Библиографическая и реферативная база данных научной периодики: сайт. 

www.scopus.com/ (дата обращения: 27.09.2025). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей МИЭТ. 

2.   eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -. URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 27.09.2025). - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. 

3.  Электронно-библиотечная система Лань: сайт. - Санкт-Петербург, 2011 - URL: 

https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 27.09.2025). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей МИЭТ. 

4.   Znanium.com : Электронно-библиотечная система : сайт. - Москва, 2011 - . - URL: 

https://new.znanium.com/ (дата обращения: 27.09.2025). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей МИЭТ. 

5.   ЭБС Юрайт : biblio-online.ru: образовательная платформа. - Москва, 2013 - . - URL: 

https://www.biblio-online.ru/ (дата обращения: 27.09.2025). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей МИЭТ.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ходе реализации обучения используется смешанное обучение: аудиторное 

обучение при проведении лабораторных работ, интерактивных лекционных занятий, 
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выполнения тестирования; дистанционное обучение в виде проведения on-line лекций и 

практических занятий по Skype. 

Лекции-конференции проводятся с применением презентаций и видео фильмов, 

сопровождаются комментариями и обсуждением. 

Лабораторные занятия проводятся с малыми группами (по 3 человека) по темам 

лабораторных работ. Вариант задания формулируется и уточняется преподавателем. 

Студенты самостоятельно распределяют выполнение работы (планирование работы, 

проведение предварительных расчетов, проведение собственно эксперимента, запись 

результатов, их обработка, формулировка выводов, оформление итогового отчета, с 

финальной защитой полученных результатов. 

СРС - работа в диалоговом режиме. Работа предусмотрена при проведении 

консультационных занятий при выполнении студентом курсовой работы.  Разбор 

конкретной задачи и (или) методики выполнения того или иного задания работы, 

применительно к процессу, структуре или конкретному электронному устройству или ФУ. 

Оценивается степень усвоения пройденного материала, уровень аргументации  мнения и 

владения устной речью. Предварительно преподаватель формулирует вопрос, ответы на 

который являются предметом обсуждения и дискуссии. 

В процессе обучения при проведении занятий и для самостоятельной работы 

используются внутренние электронные ресурсы (http://orioks.miet.ru). В ОРИОКС для 

методического сопровождения и выполнения всех заданий СРС размещены презентации, 

видеоматериалы, примеры выполняемых заданий. 

Для взаимодействия студентов с преподавателем используются сервисы обратной 

связи: электронная почта преподавателя, Скайп. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

учебных аудиторий и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень программного 

обеспечения 

Учебная аудитория  
Мультимедийное оборудование 

 

ОС Microsoft Windows  Mi

crosoft Office   

Acrobat Reader DC 

браузер 

«Лаборатория 

технологии МЭА» 

       аудитория 4226 

Установка вакуумная УВН; 

Установка экспониро-вания ЭМ-

576; Установка УНФ СИ-200; 

Установка сварки м/с Т-117; 

Установка ПЛАЗМА-600Т; 

Вакуумметр ВИТ-2; Мультиметр; 

Тераомметр Е6-13А; Измеритель 

цифровой Е7-8; Измеритель 

цифровой Е7-12; Измеритель 

иммитат. Е7-20; Измеритель RLC 

E7-22; Вольтметр Agilent 34405A; 

Генератор Г-33; Источник питания 

ЛИПС; Осциллограф С1-65А; 

Не требуется 

http://orioks.miet.ru/
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ОсциллографTektronics TDS 1001B; 

Лабораторный измерительный 

стенд; Испытательный стенд РСЕ-

FTS50; Вакуумная сушка SPT-200; 

Шкаф химический (типа 2Ш-НЖ); 

Мешалка магнитная MS-MP4; 

Термошкаф «Электродело»; 

Микроскоп МБС-9; Микроскоп-

интерферометр МИ-4; Весы 

технические 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Компьютерная  техника  с 

возможностью подключения к 

сети  «Интернет»  и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду МИЭТ. 

ОС Microsoft Windows  Mi

crosoft Office   

Acrobat Reader DC 

браузер  

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ / ПОДКОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ФОС по подкомпетенции ОПК-6.ТПЭС «Способен выбирать технологии создания 

электронных средств». 

Фонды оценочных средств представлены отдельными документами и размещены в 

составе УМК дисциплины электронной информационной образовательной среды 

ОРИОКС// URL: http://orioks.miet.ru/.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Особенности организации процесса обучения 

Качественное обучение студентов – активная работа на лекциях, мобилизация 

внимания к излагаемому материалу, последовательное усвоение материала, умение 

записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, 

замечания, вопросы. 

Лекции проводятся в мультимедийной аудитории в виде презентаций. Конспекты 

лекций в формате ppt в электронном виде доступны для студентов, с ними можно 

продолжить работу дома, внося дополнения. Изучение и отработка прослушанных лекций 

экономит время и способствует лучшему усвоению материала.  

Максимальная эффективность от работы на лекциях достигается при 

предварительной подготовке к ней – студент должен ознакомиться с предстоящей темой 

лекции и основными ее тезисами, предложенных преподавателем или найденных в 

рекомендуемой основной литературе, подготовить вопросы к лектору по 

заинтересовавшим вопросам. В процессе изучения модулей студенты участвуют в 

лекциях-пресс-конференциях, лекциях-дискуссиях по темам курса.  

Задания для самостоятельной работы студентов должны углублять и расширять 

знания по дисциплине. СРС не является простым продолжением учебной работы. 

http://orioks.miet.ru/


ITpe.nrraraeM:oiH: cTy.neHTaM ,I(JI5I B:OIIIOJIHemi5I CPC MaTepiiarr .nocTyneH II cooTBeTcTByeT 

ypOBHIO pa.3BIITII5I CTy,I(eHTOB. Pa6oTa Ha,I( 3a,I(aHIIeM Be,I(eTC5I CaMOCT05ITeJI:OHO B ay.L(IITOpiiii II 

.noMa. Ka)K.n::orn :nan npoBep5IeTC5I II o:ueHIIBaeTC5I npeno.naBaTerreM, npopa6aT:oiBaiOTC5I 

CJIO)KH:Oie MOMeHT:OI, B:OI.L(aiOTC5I peKoMeH.n:a:umL ,[(rr5I 3<)?<)?eKTIIBHOCTII CPC Heo6xo.n:IIMO 

o6ecne'!eHIIe npaBIIJI:OHOfO CO'IeTaHII5I o6neMOB KOHCYJI:OTal(IIOHHOH II CaMOCT05ITeJI:OHOH 

pa6oT:oi. ITpeno.n:aBaTerr:o . Be.n:eT CIICTeMani'IeCKIIH Y'J:eT B:OIIIOJIHeHII5I 3TanoB pa6oT:OI, 

3aniiC:OIBaeT CBOII peKOMeH,I(al(IIII, COBeT:OI, nopy'IeHII5I, .L(aHH:Oie CTy.L(eHTy, npoMe)KyTO'IHble 

cpOKII B:OIIIOJIHeHII5I pa60Tbi, 3aMe'!aHII5I no Ka)K,I(OMY 3Tany pa6oTy, OTHOC5IIIIIIeC5I K ee 

Ka'!ecTBy, II o6mym o:ueHKY pa6on1 no xo.ny ee BbiiiOJIHeHII5I. 

11.2. CHcTeMa KOHTpoJUI 11 ou;eHHBaHHH 

,[(JI5I Ol(eHKII ycneBaeMOCTII CTy,I(eHTOB no .L(IICI(IInJIIIHe IICnOJib3yeTC5I HaKOniiTeJibHa5I 

6aJIJibHa5I CIICTeMa. 

baJIJiaMII Ol(eHIIBaiOTC5I: BbiiiOJIHeHIIe Ka)K,L(OfO KOHTpOJibHOfO Meponpii5ITII5I B CeMeCTpe 

(B CYMMe 74 6arrrra) II c.n:a'Ia 3K3aMeHa (26 6arrrroB). ITo CYMMe 6arrrroB B:OICTaBJI5IeTC5I IIToroBa5I 

o:ueHKa no npe.nMeTy. 

ITepe'IeH:O KOHTpOJibHbiX Meponpii5ITIIH II MeTO,I(IIKa IIX 6aJIJibHOH Ol(eHKII II3JIO)KeHa B 

MeTO.UII'IeCKIIX YKa.3aHII5IX ,I(JI5I cTy.neHTOB. ITo cyMMe 6arrrroB B:OICTaBJI5IeTC5I IITOfOBa5I o:ueHKa 

no npe.nMeTy. CTPYKTypa II rpa<)?IIK KOHTpOJibH:OIX Meponpii5ITIIH .nocTyneH cTy.neHTY B 

OPHOKC/1 URL: http://orioks.miet.m/. 

ITpii Ha'!IICJieHMM 6arrrroB .nell:cTByiOT crre.nyiOmiie npaBMrra: 

1) ITo Ka)K,I(OMY KOHTpOJibHOMY Meponpll5ITMIO ycTaHOBJieHO MllHMMaJI:OHOe 

3aC'IMT:OIBaeMOe 'IMCJIO 6aJIJIOB, COOTBeTCTBYIQIIIee YCBOeHMIO ,I(llCI(MnJIMH:OI Ha 6a.30BOM ypOBHe. 

2) He5IBKa B .UHM 3aiiiMT:OI rra6opaTopHoll: pa6oT:oi npnpaBHMBaeTC5I K Heycnerrmoll: c.na'Ie 

3TllX KOHTPOJibHbiX Meponpll5ITMH, T.e. 0 6aJIJIOB. 

3) EcJIM CTy,I(eHT He Ha6parr MllHMMaJibHOe 'IMCJIO 6aJIJIOB no KOHTpOJibHOMY 

Meponpll5ITMIO, OH ,I(OJI)KeH npe,I(OCTaBMTb Heo6XO,I(llMbie ,I(JI5I ycneiiiHOH 3aiiiMTbl KOHTpOJibHbiX 

Meponpn5ITMH MaTepnaJibi 6 mettertuu rteoe!lu U!lu 6 ortu KOHCY!lbma71uu. B 3TOM CJIY'J:ae 

KOJIM'!eCTBO npOCTaBJI5IeMbiX 6aJIJIOB 3aBMCMT OT nOJIHOTbl npe,I(CTaBJieHH:OIX MaTepllaJIOB, 

ycBoeHM5I MaTepMarra cTy.neHTOM II onpe.neJI5IeTC5I npeno.naBaTerreM B xo.ne 6ece.ni>I B paMKax 

3aiiiMTbi rra6opaTopHoll: pa6oTbi. IToJ1Y'IeHHa5I TaKMM o6prooM o:ueHKa He no.nrre)KMT 

nepepaCCMOTpeHMIO ll C'IMTaeTC5I OKOH'IaTeJibHOH no ,I(aHHOMY KOHTpOJibHOMy Meponpll5ITIIIO. 

4) Ecrrn cTy.neHT He npe.nocTaBMJI MaTepnarrbi B Te'!emm He.nerrn ,I(JI5I 3aiiiMTbi 

nponYIIIeHHOfO KOHTpOJibHOfO MeponpM5ITll5I, TO, no YCMOTpeHMIO npeno,I(aBaTeJI5I, OH MO)KeT 

npOHTll 3aiiiMTy B ,I(Hll KOHCYJibTal(MH llJill 3a'!eTHOH He,I(eJie Ha MllHMMaJibHbiH 6arrrr. 

5) ECJIM 6arrJI, norry'!eHHbiH 3a BOBpeM5I C,I(aHHOe KOHTpOJibHOe MeponpM5ITMe, He 

ycTpanBaeT CTy,I(eHTa, OH MO)KeT B Te'!eHMe He,I(eJIM MCnpaBMTb ll BHOBb npOHTll 3all(MTY B 

COOTBeTCTBllll C KOHTpOJIDHbiM MeponpM5ITMeM (II nOJIY'IMTb Ol(eHKY BnJIOTb ,I(O MaKCMMaJibHOH). 

PA3PAEOTqHK: 

ITpo<J?eccop HHcTnTyTa HMCT, .n.x.H., .no:ueHT ~ ~ 
----------~~---------

/Kopo6oBa H.E./ 
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Pa6oqru~ rrporpaMMa .li:HCIJJIIIJrn:Hhi «TexHorroriDI rrpoH3BO.li:CTBa 3JieKTpOHHhiX cpe.li:CTB» no 

HaiipaBJieHHIO IIO,Z:.(fOTOBKH 27.03.05 «lfHHOBaTHKa», HarrpaBJieHHOCTH (rrpoqmJIIO) 

«HHHOBaTHKa H yrrpaBrreHHe Ha)'KoeMKHM rrpoH3BO.li:CTBOM» pa3pa6oTaHa B HHCTHTyre HMCT H 

yTBep)l()];eHa Ha 3ace,Z:.(aHHH YC HHcTHTyra HMCT ~g ~~~o,Z:.(a, rrpoToKorr 

N2 ~ . 

Pa6oqru~ rrporpaMMa corrracoBaHa c Ka¢e ...... .... v . ... -x..._,,_ 

3aBe.ll:yiOIIIHH Ka¢e.ll:poM: MHYI1 _ _____,~~~--- IC.IT. OrreiiHHK I 

Pa6oqru~ rrporpaMMa corrracOB.§I'K(~~ I(eHTpOM rro,Z:.(rOTOBKH K aKKpe,Z:.(HTaqHH H He3aBHCHMoii 

oqeHKH KaqecTBa / 

' ~ 

Haq!plhHHK AHOK IHHKYJIHHa H.M./ r 
Pa6oqru~ rrporpaMMa corrracoBaHa c 6H6rrHoTeKoii MH3T 

/ A _,d' 
/ ,[(HpeKTOp 6H6Jrn:oTeKH _ ___,_f'?L~~-----___;/<l>HrrHrrrroBa T .IT./ 
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